Obojstranna teplovodiva lepiaca
paska 0,2 mm (pre LED a chladice)

Kody produktov:

Kéd produktu: AM0480
EAN13: -
HS kéd: 38249996

Parametry produktu:

Farba: Biela

Max. prevadzkova teplota: 120 °C
Tepelna vodivost: 1,2 W/mK
Hridbka: 0,2 mm

Varianty produktu:

Sirka: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm,
30 mm, 40 mm, 50 mm, 80 mm
Dizka: 5 m, 25 m

Popis produktu:

Obojstranna teplovodiva lepiaca paska s hribkou 0,2 mm je urcend na
prenos tepla medzi zdrojom tepla (napr. LED modul, vykonovy prvok,
pamatovy modul) a chladi¢om alebo kovovym Sasi. Pdska zlepSuje kontakt
medzi povrchmi, pomaha znizovat tepelny odpor spoja a si¢asne umoznuje
mechanické upevnenie bez pouzitia skrutiek alebo teplovodivych past.

Technické sSpecifikacie

Typ: obojstranna teplovodiva lepiaca paska

Hridbka: 0,2 mm

Dizka: 5m alebo 25m (podla varianty)

Sirka: 10mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 80mm (podla varianty,
na objednavku mozné iné Sirky)

Tepelnd vodivost: 1,2 W/mK

Prevadzkova teplota (min.): -20 °C

Prevadzkova teplota (max.): 120 °C

Teplotnd odolnost (kratkodobo): az 180 °C




e Elektrické vlastnosti: elektricky izolacné

Funkcie a vlastnosti

e Zaistuje sucasne prenos tepla a pevné prilepenie medzi dvoma
plochami

 Vypitia drobné nerovnosti medzi povrchmi a zlep3uje dosadnutie

e Vhodnd pre aplikacie s LED a chladi¢mi, kde je pozadovana cCista a
rychla montaz

e Elektricky izolacna vrstva na oddelenie komponentu od kovovych
Casti

e Moznost spracovania na pozadovany tvar (rezanie, vyseky) podla
technolégie vyroby

Idealne pre

e Upevnenie a chladenie LED modulov a LED pasikov na hlinikové
profily

e Prilepenie malych chladi¢ov na integrované obvody a vykonové
suciastky

e Termalne spojenie komponentov s kovovym sasi v elektronike a
spotrebic¢och

e Servisné a prototypové prace, kde je nutna rychla montaz bez
mechanického spojovacieho materialu

Obsah balenia

e 1x obojstranna teplovodiva lepiaca paska (hr. 0,2 mm) (3irka a dizka
podla variantu)

Preco zvolit tento produkt

e Kombinuje tepelny prenos a lepenie v jednom kroku

e Umoznuje Cistu montaz bez teplovodivych past a bez skrutkovania

e Parametre vhodné pre bezné aplikacie chladenia v elektronike

e Elektrickd izoldcia pomdaha s bezpecnym oddelenim od vodivych
konstrukénych Casti

Pokyny na instalaciu a prevadzku

e Pred aplikdciou ocistite a odmastite obe lepené plochy, aby bola
zaistena stabilna prilnavost a nizky tepelny odpor spoja

e Pasku pritlacte rovhomerne po celej ploche, vyhnite sa vzduchovym
bublinam

e Pre maximalnu ucinnost prenosu tepla pouzivajte ¢o najvacsSiu
kontaktni plochu a minimalizujte hrdbku vrstvy v ramci
konstrukénych moznosti

e Pri demontazi postupujte opatrne, aby nedosSlo k poskodeniu




suciastok alebo povrchovej Upravy chladica
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